
                                      高性能嵌入式计算机主机板 

产品概述 

主机板是弹控计算机的重要组成部分，采用国产化设计，充分

保障了自主可控的能力；采用FPGA集成化设计技术，产品具备高集

成度和高可靠性，并且具有在线升级的功能。 

 

功能及性能指标 

 处理器：采用两片6713器件，主频250MHz 

 FPGA：Xilinx公司XQV300 

 SDRAM：容量16Mbits；数据宽度32bits 

 FLASH1：容量8Mbits；数据宽度8bits 

 接口：4路输入开关量，光耦隔离，TTL电平输入；6路输出开关量，12V电平输出 

 422通讯：2路RS-422通讯接口，波特率可设 

 485通讯：4路RS-485通讯接口，波特率可设，最高通讯频率4Mbps 

 采用FPGA集成化设计技术 

 具备高集成度、高可靠性、具有在线升级的功能 

 外形尺寸：240mm×206mm 

 工作温度：-45℃— +70℃ 

 

应用领域 

    应用于车载、航空、船舶及工业等嵌入式控制领域。 

 


